RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki PHCENIX
CONTACT

2202874

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Obudowa na szyne DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3,
B4); zestaw sktadajacy sie z czesci dolnej, cze$ci gornej, pokrywy i uchwytu PCB; obudowa
zgodna z normg DIN 43880

Korzysci

* Montaz bez uzycia narzedzi

« Duzo miejsca na dodatkowe potaczenia na uniwersalnych ptytkach perforowanych i ptytkach dodatkowych
* Mozliwos¢ zastosowania listwy GPIO dzieki technice przytgczeniowej serii PTSM

* Proste potaczenie modut-modut dzieki fgczeniu magistrali za pomocg szyn DIN

Dane handlowe

Numer artykutu 2202874
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamoéwienie 1 Szt

Klucz sprzedazy ACHBAE

Klucz produktu ACHBAE

GTIN 4055626257211
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 119,4 g

Waga jednej sztuki (bez opakowania) 119,4 g

Numer taryfy celnej 85472000

Kraj pochodzenia DE
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Dane techniczne

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Wykonanie

Rodzaj obudowy

Z otworem wentylacyjnym

Seria obudoéw

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Szerokos¢
Wysokosc¢
Gtebokos¢

Dane materiatu

Kolor
Klasa palnosci wg UL 94

Materiat obudowy
Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C
Temperatura otoczenia

Wspéditczynnik redukcji

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C
Temperatura otoczenia

Wspotczynnik redukciji

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C
Temperatura otoczenia

Wspdtczynnik redukcji

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C
Temperatura otoczenia

Wspéitczynnik redukcji

CONTACT

Zestaw - obudowa do uktadania w stos
Zestaw obudowy

Obudowa na szyne DIN do zastosowania w rozdzielnicach
instalacyjnych wg DIN 43880

tak

BC

jasnoszary (7035)
VO
Poliweglan

20°C

30°C
0,84

40 °C
0,72

50 °C
0,6
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Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C
Temperatura otoczenia

Wspéitczynnik redukcji

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C
Temperatura otoczenia

Wspotczynnik redukcji

Warunki otoczenia
Maks. osiggalny kod IP
Temperatura otoczenia (praca)
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)

Temperatura otoczenia (montaz)

Dane PCB

Sposéb mocowania PCB

Montaz

Sposéb montazu

PHCENIX

CONTACT

60 °C
0,48

70°C
0,38

IP20

-40 °C ... 105 °C (w zaleznosci od mocy traconej)
-40°C...70°C

-5°C...100 °C

Zatrzask

Zatrzasniecie
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Rysunki

Rysunek wymiarowy

llustracja pogladowa prezentujgca wymiary artykutu. llustracja nie przedstawia wybranego produktu. Wiecej szczegotow mozna znalez¢ na

rysunkach produktow w zaktadce ,Do pobrania”.
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Dopuszczenia

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874

-\ UL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 240868

28 lip 2023, 06:59  Strona 5 (11)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zestaw-obudowa-do-ukladania-w-stos-rpi-bc-1076-dev-kit-kmgy-2202874?utm_source=pdf&utm_medium=pdf#approvals-link-target
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zestaw-obudowa-do-ukladania-w-stos-rpi-bc-1076-dev-kit-kmgy-2202874?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki

2202874
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874

Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-11.0 27182702
ECLASS-13.0 27190201
ETIM
ETIM 8.0 EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0 31261500

PHCENIX
CONTACT

28 lip 2023, 06:59

Strona 6 (11)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zestaw-obudowa-do-ukladania-w-stos-rpi-bc-1076-dev-kit-kmgy-2202874?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki PHCENIX
CONTACT

2202874
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874

Environmental Product Compliance

Okres uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyzej warto$ci progowych

China RoHS
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Akcesoria

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter

2202906
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906

Opcjonalny adapter do obudowy RPI-BC do zastosowania Raspberry Pi A+

HBUS 107,6-16P-1S BK P1 - Konektor na szyne nosng

2202876
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/220287¢

tacznik T-BUS na szyne nosna, kolor: czarny, prgd znamionowy: 3 A (Prad
catkowity maks. 25 A), napiecie znamionowe (l11/2): 30 V, liczba biegundéw: 16,
raster: 2,54 mm, montaz: Montaz na szynie montazowej, blokada: bez

28 lip 2023, 06:59  Strona 8 (11)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/adapter-rpi-bc-a-adapter-atgy-2202906?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/konektor-na-szyne-nosna-hbus-1076-16p-1s-bk-p1-2202876?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/zestaw-obudowa-do-ukladania-w-stos-rpi-bc-1076-dev-kit-kmgy-2202874?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Obudowa elektroniki PHCENIX
CONTACT

2202874

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202874

RPI-BC INT-PCB SET - Plytka druk.

2202994

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994

Ptytka uniwersalna PCB z interfejsem GPIO i ztgczkami PTSM

RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - Plytka druk.

2202995

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202995

Ptytka uniwersalna PCB z interfejsem HBUS i pasujaca listwg meskg
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PSTD 0,65X0,65/18-31S-2,54 - listwa stykow meskich

2202993

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993

Ztgcze meskie do potaczenia dodatkowej ptytki PCB lub perforowanej ptytki PCB
z HBUS

1

SN h

PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Ztgcze zenhskie

2202992

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993

Zigcze zenskie do potgczenia dodatkowej ptytki PCB lub perforowanej ptytki PCB
z GPIO komputera Raspberry Pi
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STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT - Zasilacz

1170954
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1170954
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Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym, STEP POWER, zaciski Push-in,
Montaz na szynie DIN i bezposredni, wejscie: 1-fazowy, wyjscie: 5V DC/3 A
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